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Matériel de fabrication et d’essai de semi-conducteurs et parties de ce matériel

Code SH

Désignation

Observations

€x

7017.10

Tubes réacteurs & quartz et supports pour insertion dans des
fours de diffusion et fours  oxydation pour la production de
plaquettes a semi-conducteurs

Pour 1’Appendice B

ex

8419.89

Appareils de métallisation chimique sous vide pour la production
de semi-conducteurs

Pour I’ Appendice B

€x

8419.90

Parties d’appareils de métallisation chimique sous vide pour la
production de semi-conducteurs

Pour 1’ Appendice B

€x

8421.19

Centrifugeuses pour le traitement des plaquettes a
semi-conducteurs

ex

8421.91

Parties de centrifugeuses pour le traitement des plaquettes a
semi-conducteurs

ex

8424.89

Machines d’ébavurage pour nettoyer les fils de sortie métalliques
d’ensembles de semi-conducteurs et enlever les contaminants
avant les opérations de galvanoplastie

ex

8424.89

Pulvérisateurs pour la gravure, le décapage ou le nettoyage des
plaquettes a semi-conducteurs

8424.90

Parties de pulvérisateurs pour la gravure, le décapage ou le
nettoyage des plaquettes a semi-conducteurs

8456.10

Machines travaillant par enlévement de toute matiére et opérant
par laser ou autre faisceau de lumiére ou de photons, destinées a
la production de plaquettes a semi-conducteurs

8456.91

Appareils pour le décapage ou le nettoyage des plaquettes a
semi-conducteurs

Pour I’Appendice B

8456.91

Machines pour la gravure a sec du tracé sur les matieres
semi-conductrices

ex

8456.99

Fraiseuses opérant par faisceaux ioniques focalisés, destinées a
la production ou 2 la réparation de masques et réticules des
motifs de dispositifs a semi-conducteurs

ex

8456.99

Machines 3 laser pour le découpage par rayons laser des pistes
de contact, destinées  la production de semi-conducteurs

Pour 1’Appendice B

€x

8464.10

Machines 2 scier pour le découpage en tranches de lingots
monocristallins ou de plaquettes en microplaquettes

Pour 1’Appendice B

ex

8464.20

Machines & meuler, 2 polir et & roder pour le traitement des
plaquettes & semi-conducteurs

(.9

8464.90

Machines de découpage en dés pour le grattage ou le rainurage
des plaquettes a semi-conducteurs




